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Oplad
din mobil
med
solceller

Vi har i arevis plaederet for, at producenterne af
mobiltelefoner skulle indbygge et solcellepanel, sa
man slap for de evindelige opladningsrutiner. Ind-
vendingerne har hidtil veeret lige fra mobilernes
placering i brugernes lommer til utilstraekkeligt
lys, men Texas Instruments lancerer nu kompo-
nenterne til fremtidens ladekredslgb.

Med TPS61200 bryder TI greensen for den nedre
speending i synkrone buck-konvertere og star der-
ved bag en komponent, som netop vil ggre det mu-
ligt at realisere opladning af lavtforbrugende mo-
bile produkter fra enten brandselsceller, enkelt-
celler eller netop solceller.

Med acceptabelt input helt ned til 0,3V (0,5V ved
fuld last) kan TPS61200 oplade Li-Ion batterier
fra en enkelt solcelle pa kun 25 kvadratcentime-
ter.
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SRAM FPGA’er
med avanceret [
flash-memory

Californiske Xilinx udvider sin
Spartan3-familie med en flash-
baseret serie, som gennem sin
hgje ydelse og kapacitet sendrer
hele landskabet for non-volatile
FPGA-kredse. Der er tale om en
stack’ed lgsning i form afen egent-
lig multichip-modul — der dog ud-
adtil ligner en almindelig kompo-
nent.
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Af Jorgen
Sarlvit-Larsen
(Monterey, Californien)

Non-volatile FPGA-kredse,
der kan tilbyde god perfor-
mance, stor fleksibilitet, hgj
sikkerhed og lav kostpris,
vil veere eftertragtede kom-
ponenter i fremtidens volu-

menprodukter inden for
forbrugerelektronik, net-
veerksudstyr, automotiv

elektronik etc. Det vil ty-
pisk veere produkter, der
hurtigt skal pa markedet og
nemt kan opgraderes, og
som for eksempel anvendes
i triple play (tale, video og
data) og andre applikatio-
ner i kanten af internettet,
hvor der hyppigt introduce-
res nye standarder. Til det-
te "expanding edge” marked
udvider californiske Xilinx

SRAM FPGA’er med

avanceret flash memory

Californiske Xilinx udvider sin Spartan 3 familie med en flash-baseret serie, som
med sin performance og kapacitet helt sendrer landskabet for non-volatile FPGA

kredse

(www.xilinx.com) nu sin
Spartan 3 familie med en
ny serie af 90 nm FPGA-
kredse, som har integreret
en stor og avanceret flash
hukommelse. Denne nye
Spartan 3AN serie er ben-
kompatibel med Spartan
3A serien, der blev lanceret
islutningen af 2006, og som
allerede nu er i volumenpro-
duktion. Begge serier er I/
O-optimerede platforme
med op til 1,4 millioner sy-
stemgates og 502 I/0O for-
bindelser. Det ggr dem vel-
egnede til volumenproduk-
ter i kanten af netveerket i
private hjem, i biler og i
virksomheder. Med den se-
neste udvidelse omfatter
Spartan 3 familien nu fire
optimerede platforme, og
deekker mere end 80 pro-
cent af behovet for 90 nm
FPGA’eri en reekke hgjvolu-
menprodukter inden for for-
brugerelektronik og auto-
mative applikationer.

Den non-volatile Spartan
3AN serie tilbyder bade hgj
performance i leading-edge
SRAM-baserede FPGA’er
samt sikkerhed og nem
konfigurerbarhed takket
vaere den integrerede flash
hukommelse. Serien anven-
der avanceret seriel NOR
flash teknologi, som kan
opbevare data i 20 ar og har
en levetid pa 100.000 skri-
ve-/sletteoperationer. En-
hederne kan fas med en
flash brugerhukommelse
pa helt op til 11 Mbit, hvil-
ket langt overgar hukom-
melsen i andre flash-base-
rede FPGA’er. Lgsningen
fra Xilinx er en stakket
version, hvor FPGA chip-
pen og flash chippen ligger
ovenpa hinanden i samme
pakning. Serien omfatter 5
enheder, og den stgrste en-
hed med 502 I/0 funktioner
og 11 Mbit brugerflash leve-
res i en 27x27 mm FG676
pakning. Med sin store
flash hukommelse og for-
bedret sikkerhed er Spar-
tan 3AN serien velegnet til

-Spartan 3AN serien er vor
forste stakkede lgsning, og
vi tror, at der vil komme
flere af denne slags frem-
over, fordi stakningen af
chips i samme pakning gi-
ver flere fordele, fortalte
Wim Roelandt
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kompakte, non-volatile en-
keltchip applikationer, her-
under multimedia kodning/
dekodning, datakomprime-
ring/dekomprimering og
mikrocontroller lgsninger.

- Spartan 3 serien har
veeret en succes for Xilinx,
og den er en velegnet en-
keltchip Igsning til mange
applikationer. Den nye
flashbaserede Spartan 3AN
serie er vor fgrste stakkede
lgsning, og vi tror, at der vil
komme flere af denne slags
fremover, fordi stakningen
af chips i samme pakning
giver flere fordele, fortalte
firmaets CEO, Wim Ro-
elandt, pa et topmgde for
den globale elektronikfag-
presse i Monterey, Califor-
nien, USA ultimo februar.

Fleksibel sikkerhed

Spartan 3AN serien har en
raekke sikkerhedsegenska-
ber, som forhindrer reverse
engineering, kloning og
uautoriseret overbygning.
Denne sikkerhed opnas
med Xilinx device DNA-
teknologi, hvor hver FPGA
far et entydigt serienum-
mer og et entydigt flash ID,
der er et 64-byte ord, som
kan leeggesind i zegthedsal-
goritmen. Ved brug af DNA-
serienummeret og flash
ID’et har designerne fuld
fleksibilitet til at implemen-
tere kundetilpassede algo-
ritmer for bade aegthed og
ikke-zgthedsfunktioner,
sdsom begranset funktio-
nalitet, tidsbegraenset ope-
ration og selvdestruktion af
indholdet. Foruden at til-
byde simpel og sikker em-
bedded applikation giver
den store flash memory
ogsa mulighed for avance-
ret realtidskontrol med fin-

kornet beskyttelse, lock-
down og sletning af indhol-
det.

Agthedsfunktionen kan
ogsa bruges til at beskytte
et IP (intellectual property)
design. En IP-leverandgr
kan beskytte centrale dele
af' sin IP, men stadig lade en
bruger afprgve den for et
kob, ved at inkorporere
aegthedsalgoritmen direkte
i IP’en. Pa lignende made
kan man beskytte embed-
ded mikrokode ved at an-
vende agthedsfunktionen
sammen med kryptering af
mikrokoden. Ved uautorise-
ret forsgg pa eksekvering af
koden kan man implemen-
tere selvdestruktion, sa
flash hukommelsen slettes
og yderligere forsgg pa at
eksekvere koden forhin-
dres.

Spartan 3AN serien er
ogsa den fgrste 90 nm non-
volatile FPGA-teknologi,
som kan tilbyde dual mode
power management. I sus-
pend mode reduceres ef-
fektforbruget med mere
end 40 procent, og opvag-
ningstiden er under 100
ms. I dvaletilstand reduce-
res det statiske effektfor-
brug med op til 99 procent
ved helt at afbryde strgm-
men til FPGA’en uden at
tage strgemmen fra busser-
ne. Sparten 3AN har tillige
hot swap egenskab, som
gor det muligt at iseette el-
ler fjerne FPGA’en uden at
afbryde systemet.

Flere konfigurationer
Takket veere sin store flash
hukommelse er Spartan
3AN platformen velegnet i
applikationer, som hurtigt
endres. Designerne kan
bygge en enkelt enhed og

inkorporere forskellige seet
af egenskaber og flere kon-
figurationer og saledes
deekke flere markedsseg-
menter med en enkelt
grundkonstruktion. Kapa-
citeten i en Spartan 3AN
FPGA gor det muligt at
lagre flere konfigurationer
og dynamisk veelge mellem
konfigurationsfilerne. Sa-
danne multiple konfigura-
tioner kan ogsa bruges til
understgttelse af diagno-
stiske noder, opgradering
af features og en komplet
produktdifferentiering
med det samme hardware-
design. Beslutning om brug
af protokoller, busser og
antal interfaces kan dyna-
misk eendres til nye appli-
kationer takket vaere den
indbyggede multiboot egen-
skab, som stort set giver
uendelige muligheder for
rekonfigurering. Multiboot
egenskaben i Spartan 3AN
understgtter op til to konfi-
gureringsfiler i flash hu-
kommelsen samtidig, mens
konfigurerings watch-
dog’en sgrger for fejlfri sa-
kaldt "golden” rekonfigure-
ring. Ved at kombinere
multiboot egenskaben med
udvidet konfigurering kan
designerne have et eks-
tremt stort antal konfigu-
reringsfiler i et enkelt sy-
stem.

Populzere 1/0
standarder

Spartan 3AN serien un-
derstgtter en lang raekke
populere I/0 standarder,
herunder display standar-
der som TMDS (DVI/
HDMI) samt PPDS (fra
National Semiconductor),
som ggr enhederne veleg-

Spartan 3AN enheden er
en stakket version, hvor
FPGA-chippen og flash
chippen ligger ovenpa
hinanden i samme pak-
ning.

net til fladpanel displays. I
alt understgtter FPGA’erne
26 single-ended og diffe-
rentielle signalstandarder,
inklusive TMDS, PPDS,
SSTL3 klasse I og II, fuld
hot-swap samt interfaces
som PCI, PCI Express,
USB, Firewire, CAN, SPI,
12C, DDR og DDR2 etc.

- Xilinx har med intro-
duktionen af Spartan 3AN
serien helt sendret land-
skabet for non-volatile
FPGA kredse. Kombinatio-

- Kombinationen af lea-
ding-edge 90 nm SRAM-ba-
seret FPGA-teknologi og en
stor, avanceret flash hu-
kommelse giver for forste
gang designerne adgang
til non-volatile FPGA’er,
som kan tilbyde bade hgj
performance og stor ka-
pacitet i en enkelt pakning,
papegede Christophe
Chéne.

nen af leading-edge 90 nm
SRAM-baseret FPGA tek-
nologi og en stor, avanceret
flash hukommelse giver for
ferste gang designerne ad-
gang til non-volatile FP-
GA’er, som kan tilbyde
bade hgj performance og
stor kapacitet i en enkelt
pakning. Spartan 3AN eli-
minerer begrensningerne
i de eksisterende non-vola-
tile FPGA’er, og sikrer
samtidig lavere effektfor-
brug og lavere systemom-
kostninger takket veere
hhv. de to power manage-
ment modes og multiboot
egenskaben, papegede fir-
maets marketingdirektgr,
Christophe Chéne.



